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     平成 23 年５月 13 日  

 

各      位 

会 社 名  内 外 テ ッ ク 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 権田 浩一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３７４） 

問合せ先  取締役 管理部長 米澤 秀記 

電  話 ０３－５４３３－１１２３（代表） 

特別損失及び繰延税金資産の計上ならびに 

通期業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ 

平成 23 年３月期における特別損失及び繰延税金資産の計上についてお知らせいたします。また、平成

22 年 11 月 11 日に公表いたしました平成 23 年３月期（平成 22 年４月 1日～平成 23 年３月 31 日）通期予

想(連結・個別)の業績予想値と、本日公表の平成 23 年３月期決算の実績値に差異が生じましたので、下

記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 特別損失の計上について 

「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に基づき、当社が所有する固定資産等(大阪府大阪市淀川区)

について減損処理を行い、特別損失として減損損失81百万円を計上(連結・個別)することといたしました。 

 

2. 繰延税金資産の計上について 

平成 23 年３月期における業績の回復及び今後の業績見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重

に検討した結果、法人税等調整額を連結にて１億 70 百万円、個別にて１億 29 百万円計上することといた

しました。 

 

3. 業績予想値と決算値との差異 

(1)平成23年３月期通期連結業績予想値と実績値との差異 

(平成22年４月１日 ～ 平成23年３月31日） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

前 回 発 表 予 想 ( Ａ )

(平成22年11月11日発表) 

百万円

16,500

百万円

280

百万円

230

百万円 

190 

円 銭

39.04

今 回 実 績 ( Ｂ ) 16,881 331 286 389 79.98

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 381 51 56 199 －

増 減 率 (％) 2.3 18.5 24.4 104.8 －

(ご参考)前期実績 

(平成22年３月期) 
10,596 △134 △162 △113 △23.39
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(2)平成23年３月期通期個別業績予想値と実績値との差異 

(平成22年４月１日 ～ 平成23年３月31日） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

前 回 発 表 予 想 ( Ａ )

(平成22年11月11日発表) 

百万円

15,500

百万円

190

百万円

165

百万円 

130 

円 銭

26.71

今 回 実 績 ( Ｂ ) 15,710 237 228 306 63.06

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 210 47 63 176 －

増 減 率 (％) 1.4 24.8 38.6 136.0 －

(ご参考)前期実績 

(平成22年３月期) 
9,408 △130 △141 △147 △30.23

 

(3)差異の理由  

① 通期の連結業績予想 

当社グループの主な取引先である半導体業界や半導体製造装置業界及びＦＰＤ（フラットパネルディ

スプレイ）製造装置業界におきましては、高機能携帯電話・薄型テレビ等を中心とする各種電子機器へ

の需要の拡大等により、半導体メーカーの新規ライン増設の設備投資が活発化し、これにより半導体製

造装置メーカーの受注も旺盛に推移しました。 

その結果、平成23年３月期における通期の連結業績予想の売上高及び営業利益・経常利益は、前回発

表を上回る見込であります。また、当期純利益につきましては、平成23年３月22日に公表いたしました

「投資有価証券売却(特別利益の計上)に関するお知らせ」による特別利益の計上に加え、上記２の繰延

税金資産の計上により、前回発表を大きく上回る見込であります。 

 

② 通期の個別業績予想 

通期の個別業績予想につきましては、連結業績予想の理由と同様によるものです。 

なお、平成23年３月期配当予想の変更はございません。 

 

以 上 


